
 

2025 CP Wong全球电子封装奖提名征集通知 
 

CP Wong 全球电子封装奖旨在致敬 CP Wong 教授而设立，他是全球电子

封装领域享誉盛名的科学家、颇具影响力的工程实践者以及备受尊敬的学

术教育家。该奖项每年在由 IEEE 电子封装学会支持的电子封装技术国际

会议 (ICEPT) 上颁发，以表彰在电子封装领域取得突出贡献和成就的杰

出精英。该奖项由 ICEPT 基金会赞助，并由 ICEPT 基金会任命的评奖委

员会负责运作。评奖委员会由一名大会主席、一名执行理事和来自美洲、

亚洲和欧洲的六名评审成员组成。 

 

该奖项分为两个类别： 

CP Wong全球电子封装奖（每年授予 1人） 

在颁奖当年的 7 月 1 日之前，获奖者年龄须在 45 岁及以上（含 45 岁）。该奖项包括一枚奖

章、一份证书和 7,000美元的现金奖励。 

CP Wong全球电子封装青年奖（每年授予 1人） 

在颁奖当年的 6月 30日之前，获奖者年龄须在 45岁以下。该奖项包括一块奖牌、一份证书和

3,000美元的现金奖励。 

 

获奖者名单将在 2025年 8月 5日至 7日于中国上海举行的 ICEPT 2025大会之前公布，两个

奖项均在 ICEPT大会上颁发。往返于获奖者所在地与颁奖典礼之间的差旅费将由 ICEPT承担。 

 

现征集 2025 CP Wong 全球电子封装奖的提名。候选者必须在与电子封装相关的研究领域展现

出卓越成就，并获得国际认可。评选标准包括： 

n 工作成果的影响力 n 其他领域的成就 

n 创新价值（专利） n 在工业界和学术界的影响力 

n 发表作品（论文等） n 提名材料的质量 

n 贡献的独创性 n 领域内的领导力（青年奖不作要求） 
 

提名规则如下： 

1. 不接受自荐； 

CP Wong教授 



 

2. 需要一名提名人和三名推荐人； 

3. 每位提名人/推荐人只能提名/推荐一名候选人； 

4. 评奖委员会中的任何人都不得担任提名人或推荐人； 

5. 被提名者无需具备任何专业协会的会员身份。 

 

提名人应负责编制提名材料包，包括提名推荐信（必须包含拟用的“授奖词”）、贡献与成就

摘要表（限两页 A4纸）、三封推荐信、被提名人简历（限五页 A4纸）以及其他支持性文件

（如有）。 

 

请于 2025年 5月 31日（协调世界时）23时 59分前，将完整的提名材料提交给评奖委员会执

行理事（通过电子邮件发送至 rickylee@ust.hk）。评奖委员会将于 2025年 6月 20日前完成审

议并向 ICEPT 基金会提出建议。ICEPT基金会将于 2025年 6月 30日公布结果。 
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